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二、内容简介
第1章 中国台湾 IC产业发展分析
　　第1节 相关数据分析
　　第2节 发展现状分析
　　第3节 厂商发展分析

第2章 中国台湾 IC 设计产业发展分析
　　第1节 相关数据分析
　　第2节 发展现状分析
　　第3节 厂商发展分析

第3章 中国台湾 IC 晶圆代工制造产业发展分析
　　第1节 相关数据分析
　　第2节 发展现状分析
　　第3节 厂商发展分析

第4章 中国台湾 IC 封装产业发展分析
　　第1节 相关数据分析
　　第2节 发展现状分析
　　第3节 厂商发展分析

第5章 中国台湾 IC 测试产业发展分析
　　第1节 相关数据分析
　　第2节 发展现状分析
　　第3节 厂商发展分析

第2篇 大产业发展篇
第1章 中国台湾地区产业发展分析
　　第1节 相关数据分析
　　第2节 发展现状分析

第2章 中国台湾地区高科技产业发展分析
　　第1节 相关数据分析
　　第2节 发展现状分析

第3章 中国台湾地区的新兴科技产业竞争力分析
　　第1节 新兴科技产业发展分析
　　　　　　1.相关数据分析
　　　　　　2.发展现状分析
　　第2节 新兴科技产业竞争力分析
　　　　　　1.竞争动态分析
　　　　　　2.竞争力评价

第4章 中国台湾地区高科技产业的影响因素
　　第1节 影响因素分析
　　第2节 应对策略分析

第3篇 环境因素篇
第1章 大环境因素分析
　　第1节 国际环境因素分析
　　第2节 政府政策因素分析

第2章 小环境因素分析
　　第1节 产业技术因素分析
　　第2节 产业市场因素分析
　　第3节 产业资金因素分析
　　第4节 人力资源因素分析

第3章 产业相关因素分析
　　第1节 产业结构因素分析
　　第2节 产业集群因素分析
　　第3节 技术能力因素分析
　　第4节 网络关系因素分析

第4章 厂商相关因素分析
　　第1节 厂商资源与能力分析
　　第2节 厂商创业与投资分析
　　第3节 厂商目标与运营分析
　　第4节 财务管理与分红制度分析

第4篇 要素篇
第1章 产业种子期的发展要素分析
　　第1节 种子期的界定
　　第2节 发展要素分析

第2章 产业萌芽期的发展要素分析
　　第1节 萌芽期的界定
　　第2节 发展要素分析

第3章 产业成长期的发展要素
　　第1节 成长期的界定
　　第2节 (中~智林)发展要素分析
　　结论
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